


COMISAP° + T PL Eletronica

A COMKAP avanca em sua estratégia de crescimento com a
incorporacao da DL Eletronica, empresa com mais de 20 anos de
experiéncia no mercado. Essa aquisicao fortalece ainda mais nossa
atuagédo e amplia significativamente nosso portfélio de solucdes
nos segmentos eletrénico e eletromecanico.

Com isso, a COMKAP consolida seu ecossistema de inovacéo,
elevando o padrédo de qualidade e ampliando sua capacidade de
entrega aos clientes.
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Surface Mount Device
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Essa tecnologia € uma das mais a"
importantes da histéria da eletrénica.
Diferente do processo convencional,
a montagem PTH, o componente
SMD é mantido na superficie do
circuito eletrénico.

VANTAGENS

Miniaturizagdo dos componentes
Aumento da automacgéo

Reducao de custos de producgéao
Reducao de preco dos materiais
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componentes eletrénicos que
possuem terminais que sao
inseridos a partir de furos abertos
nos circuitos e posteriormente

soldados pelo lado inverso.

VANTAGENS

Componentes mais resistentes

Longa vida atil do produto
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